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芯片良率的“终极质检员”，半导体测试设备行业解析

汉鼎智库咨询 2026-10-26

从智能手机、AI 大模型算力芯片到车载电子、工业工控设备，芯片的稳定性

与可靠性，直接决定终端产品的使用体验。在芯片研发制造的全流程中，除了光

刻、刻蚀、薄膜沉积等核心制程设备，还有一类容易被忽视却不可或缺的设备—

—半导体测试设备。它是芯片良率的核心保障，也是半导体产业链国产化的关键

攻坚赛道。

半导体测试设备是贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的专用检测设

备，核心作用是向半导体器件施加电信号，精准检测芯片的功能、性能、稳定性

及可靠性，筛选出残次品、排查制程缺陷，是把控芯片良率、降低生产成本的关

键环节。

不同于前端制程设备，测试设备覆盖芯片全生命周期，主要分为三大核心品

类：自动测试设备（ATE）、探针台、分选机。其中 ATE 是核心核心设备，占据

测试设备市场主要份额，负责芯片电气性能的全面检测；探针台主要用于晶圆阶

段的裸片测试；分选机则完成封装后芯片的分类、筛选与分拣。

随着先进制程、先进封装技术迭代，芯片集成度、复杂度大幅提升，测试设

备的价值持续攀升，是封测企业产能升级的核心刚需。全球半导体产业复苏、AI

算力芯片爆发、汽车电子渗透提升，持续拉动测试设备需求扩容，行业进入稳健

增长周期。从全球市场来看，2025 年半导体测试设备销售额增长至 112 亿美元，

受到器件架构复杂度提升、先进/异构封装加速渗透，以及 AI 与 HBM 对性能的
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严苛要求等因素影响，2026、2027 年测试设备销售额预计将继续增长 12.0%和

7.1%。

半导体测试设备属于技术、资金、人才高度密集行业，研发壁垒极高，长期

呈现海外寡头垄断格局，市场集中度远超其他半导体设备赛道。全球市场中，爱

德万、泰瑞达、科休三大海外龙头形成绝对垄断态势，合计占据全球 97%左右

的市场份额。其中爱德万、泰瑞达深耕高端 ATE 领域，垄断算力芯片、高端存

储、高速模拟芯片测试市场；科休则聚焦探针台、分选机等配套设备，形成全产

业链配套优势。当前国内芯片产能持续扩张，叠加国产替代政策加持，逻辑芯片、

存储芯片、功率半导体测试设备需求集中释放，相较于成熟制程，先进制程、高

端封装对应的测试设备缺口巨大，行业增长空间广阔。

图表 1 2019-2026 年全球半导体测试设备市场规模（亿美元）
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